证券代码：688486                                     证券简称：龙迅股份
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
投资者关系活动记录表
[bookmark: OLE_LINK2]（2026年9月3日—9月4日）
编号：LT2026-003
	投资者关系活动类别
	■特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观            □其他（电话会议）

	参与单位名称
	天津君晟投资、东方证券、太平资产、富国基金、海富通基金、南土资产、华创证券

	时间
	2026年9月3日—9月4日

	地点
	公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书：赵彧女士

	投资者关系活动主要内容介绍
	交流的主要问题及回复
问题1：请介绍一下公司2026年上半年的经营情况。
回复：2026年上半年公司业绩持续稳健增长，实现营业收入29,840.84万元，同比增长20.82%；归属于上市公司股东的净利润8,229.33万元，同比增长15.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,208.38万元，同比增长26.69%；经营活动产生的现金流量净额为7,199.66万元，同比增长39.86%；基本每股收益为0.44元，加权平均净资产收益率为5.21%。
问题2：车载业务目前进展如何？车规认证及客户导入情况怎样？
回复：智能车载业务已成为公司第二增长曲线，本期营收实现较快增长。截至2026年6月30日，公司已有24款芯片通过AEC-Q100认证，并已完成ISO26262功能安全体系认证，布局了座舱视频桥接、车载SerDes高速传输、多通道音频收发一体化车规产品体系。多款全新车规芯片完成认证、送样，新增部分产品进入自主品牌、造车新势力及合资车企、头部Tier1项目定点与量产导入序列，车载板块营收占比稳步抬升。公司将持续推进车载业务拓展，具体情况请关注后续公告。
问题3：公司在AI&HPC领域的产品布局和研发进展如何？
[bookmark: _GoBack]回复：AI&HPC是公司重要的战略新业务方向。公司依托完全自主研发的高带宽SerDes核心技术，研发面向AI与高性能计算领域的前沿芯片产品。其中，面向AI服务器、高密度算力集群，用于解决高速信号衰减、传输距离与链路稳定性问题的PCIe5.0/CXL2.0 Retimer芯片已于2026年6月送出流片；面向多设备扩展、算力池化、GPU直连互连的PCIe5.0/CXL2.0 Switch目前处于IP预研阶段；同时，公司还在推进支持智能感知、超高速数据传输的20Gbps视频桥接及显示芯片，以及面向光通信运力拓展与AI智慧显示应用的高速信号传输芯片等产品的研发工作。公司将持续加大AI&HPC领域的研发投入，力争实现新业务规模的突破。

	风险提示
	[bookmark: OLE_LINK1]以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

	是否涉及应当披露重大信息
	否

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年9月4日
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